






















































专利名称(译) 超声探头和包括其的超声诊断系统

公开(公告)号 US20190008486A1 公开(公告)日 2019-01-10

申请号 US16/073736 申请日 2016-03-07

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 JIN GIL JU
HAN HO SAN
KIM DONG HYUN
AHN MI JEOUNG

发明人 JIN, GIL-JU
HAN, HO-SAN
KIM, DONG-HYUN
AHN, MI-JEOUNG

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/14 A61B8/08 G10K11/30

CPC分类号 A61B8/546 A61B8/4444 G10K11/30 A61B8/14 A61B8/5207 A61B8/56

优先权 1020160010716 2016-01-28 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种超声探头。即使当图像处理器布置在壳体内的声学模块的后方
时，超声波探头也可以将声学模块的温度保持在预定温度或更低。出于
目的，超声探头可以包括至少一个各向异性导热构件，使得来自声学模
块的热量被传递到设置在图像处理器的后方的第一散热器构件。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7fa4ae92-70ee-4833-a1ae-e172d7b482e3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059398399/publication/US2019008486A1?q=US2019008486A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190008486%22.PGNR.&OS=DN/20190008486&RS=DN/20190008486

